
















专利名称(译) 一种OLED显示器件及其封装结构和封装方法

公开(公告)号 CN102231427A 公开(公告)日 2011-11-02

申请号 CN201110180024.6 申请日 2011-06-30

[标]申请(专利权)人(译) 四川虹视显示技术有限公司

申请(专利权)人(译) 四川虹视显示技术有限公司

当前申请(专利权)人(译) 四川虹视显示技术有限公司

[标]发明人 高昕伟

发明人 高昕伟

IPC分类号 H01L51/52 H01L51/56

代理人(译) 周永宏

其他公开文献 CN102231427B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明涉及一种OLED显示器件及其封装结构和封装方法。一种OLED显
示器件，包括位于底部的封装玻璃盖板和位于顶部的玻璃基板，OLED单
元贴附在玻璃基板的下部，其特征在于，所述OLED单元的四周边缘外具
有一圈熔结玻璃连接在封装玻璃盖板和玻璃基板之间用以将OLED单元密
封在装玻璃盖板、玻璃基板和熔结玻璃形成的密闭空间内，所述每个
OLED单元的四周边缘外具有一圈围绕在熔结玻璃外围的密封UV树脂。
本发明的有益效果是：由于熔结玻璃比UV胶具有很好的密封性能，因此
采用熔结玻璃与UV树脂结合密封的OLED显示器件的封装结构及其封装
方法具有更好的密封效果。
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